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中国·上海

3.29-30上海国际会议中心

2023国际集成电路展览会暨研讨会（IIC Shanghai）由全球电子技术领域知
名媒体集团AspenCore主办，是极具影响力的系统设计盛会，将于2023年3
月29-30日在上海国际会议中心盛大举办。

展会名片

2023国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai)

时间：2023年3月29日-30日

展馆：上海国际会议中心

主办单位：AspenCore

展会定位：AspenCore致力于打造中国最具影响力的系统设计盛会

网站：https://iic.eet-china.com
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*免责声明：此文内容为第三方自媒体作者发布的观察或评论性文章，所有文字
和图片版权归作者所有，且仅代表作者个人观点，与本瑞汇无关。文章仅供读者
参考，并请自行核实相关内容。
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